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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Chipmodul mit Aufnahmekorper 

® Chipmodul mit Aufnahmekorper, insoesondere mit 
Chipkartenkdrper genormter Bauart, wobei der Chipmo- 
dul (2, 4, 22, 44, 58) in miniaturist a iter Ausfuhrung in vor- 
gegebener Position auswechselbar in sine im ISiormfeld 
fOf das Chipmodul (2 r 4 r 22, 44, 58) im Aufnahmekorper 
bzw. Chipkartenkorper (1, 5, 40, 50) vorhandene Ausneh- 
mung (3, 6, 17, 20, 57) einsetzbar ist. 
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Beschreibung 

Tbcbnisches Gcbici 

Die Erfindung bctrifft cinen Chipmodul mil Auf nab me- 5 
korper, insbesondere mit Chipkartenkorper genormter Bau- 
art. 

Stand der Tecbnik 

10 

Chipmodule mit Chipkartenkorper sind weit verbreitet. 
Sie dien.ec als Telefon-, Krankeukassen- und Bankkarten. 
Vom grundsarzlicben Aufbau her bestehen sic aus einem 
Karterteorper im Scheckkarteaformat und einem darin ein- 
gcbrachtcn Chipmodul mit auBcnlicgcndcm Kontaktfeld. 15 
Der Datentransfcr und die EncrgicYcrsorgung des Cbipmo- 
duls erfolgt tlber das Kontakcfeld mit Schreib- und Lesege- 
raten den sogenannten Terminals. Diese Terminals sind auf 
die genormten Datensatze, Dimensioned und Kontaktanord- 
□ungen der kontaktbehafteten Chipmodule abgestimmt 20 

Daneben sind kontaktlose Chipkarten bekannt, bei denen 
die Daienubertragung und die Energieversorgung des Chip- 
moduls ubcr cine intcgncrtc Antenne erfolgt. die Uber Funk 
mit einem Terminal der' ebenf alls mit einer Antenne ausge- 
stattet ist in Wechsel wirkung tritt. Die kontaktlose Cbipkarte 25 
muB fur Transaktionen nur in die Nahe des Terminals gc- 
bracht werden. Sie wird nicbt in das Tbrminal gesteckt, so 
daB die HuBercn Abmessungen dec kontaktlosen Chipkarte 
unkritisch sind beziiglich der Nutzung eines Terminals, 
Kontaktlose Chipkarten lassen sich deshalb so klein gestal- 30 
ten, daB sie in Uhrengehause oder Schlusseianhanger einge- 
bracbt werden konnen und so jederzeit verfugbar sind. In 
dicsen Ausfuhrungsformen werden sie bereits als eiefetrooi- 
seher Schlussel, Berechtigungsnachwcis oder elektronischer 
Eintrittskarte benutzt. Von Nachteil ist hicr, daB es turkon- 35 
taktlose Chipkarten bisher nur wenige Terminals gibt und 
daB sie nicht als Bankkarte zugelassen sind. Bisher konnen 
our oorrngerechte und kontaktbehaftete, Chipkarten als 
Bankkarte oder elektronisehe Geldborse cingesctzt werden, 

Darstellung der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, cine Kompati- 
bilit&x zwtschen den rniniaturisierten Chipmodulen und den 
kontaktbehafteten oormgerechten Chipkarten fur beste- 45 
hende Terminals berzusteUen. AuBerdem soil der Einsatzbe- 
rcich der Chipmodulc vcrgroBert werden. 

Die Losung der gestellten Aufgabe wird bei einem Chip- 
modul der ejogangs genannten Gattung erfindungsgcmaB 
dadurcb erreicht, dafi der Chipmodul in miniaturisiertcr 50 
Ausfuhrung in vorgegebener Position auswechselbar in eine 
im Nonnfeld fur das Chipmodul im Aufnahmekorper bzw. 
Cm'pkartenkofper vorhandene Ausnehmung druckknopfar- 
tig cinsct2bar isL Der an sich bekannte Aufnahmekorper 
bzw. Chipkartenkorper wird fotglich mit einer Ausnehmung 55 
ausgestattet, in die das miniaturisierte Chipmodul eing&- 
driickt, beziehungsweise wiedcr herausgedrUckt werden 
kann. Mil eingesetztem Chipmodul ist der Chipkartenkorper 
als Bankkarte und der Glcichen verwendbar, Nimmt man 
das Chipmodul aus dem Chipkartenkorper so kann er bei- 60 
spielsweise wjeder als elektronischer Schliisscl oder elektro- 
nisehe Eintrittskarte in einem Aufnahmekorper verwendet 
werden. Mit nur einem Cbipmodul konnen somit vcrschie- 
dene Einrichtungen bestuckl werden. AuBerdem ist es niog- 
lich, den Aufnahmekorper bzw. Chipkartenkorper mit ver- 65 
schiedenen Chipmodulen zu versehen. 

In bevorzugter Ausfuhrungsforrn ist das Chipmodul mit 
einer integrkrten Antennenspule ausgestattet. Dabei kann es 
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auf seiner Unlerseile mit einer Verkapselung versehen sein. 
In viejen Fallen ist es jedoch auch gunstig, wenn das Chip- 
modul von einem in die Ausnehmung passenden Insert ein- 
gefaBt isL Diese Ausfuhrungsformen sind besonders dann 
geeignet, wenn das Chipmodul im eingesetzten Zustand auf 
seiner Unterseice weitgehend geschiitzt sein solL 

Es ist aber auch naOgKch die Antennenspule in den Insert 
zu verlegen. Schlieftlich ist es denkbar, daB der Aufhahmc- 
bzw. Chipkartenkorper eine Antennenspule hat, die uber 
Verbindungskontakte an den Chipmodul anschlieBbar ist. Jc 
nach Anwcndungsgebiet stehen dem Fachmaon hier ver- 
schiedene Ausfuhrungsformen zur Vcrfugung. 

Der Chipmodul, die Modulverkapselung und/oder der In- 
sert werden mit Ausf ormungen Ycrschcn, die mit Anscbluft- 
ausformungen in der Ausnehmung des Aufnahme- bzw. 
Chipkartenkorpers koirespondieren und formschlussigc 
EinrastverbinduogCD bilden. Dabei sind die Einrastverbin- 
dungen bei einem Chipkartenkorper so ausgestaltet, daB sie 
den Chipmodul so ausrichten, daB das AuBenkontaktfeld 
des Chipmoduls bundig zur CZhipkartenkorperoberflache 
liegt. Dies ist wicbtig fQr die Funktion der Karte. 

Urn das Einbringen des Cbipmoduls in den Aufrjahmc- 
bzw, Cnipkaxtenkorper zu erleichtem, wird zuiiiindest eine 
der Ausfonnungen am Korper, Chipmodul, der Modulver- 
kapselung oder dem Insert aus einem elastomeren Werkstoff 
hergestellt. Eine f Ur viele FgHe sebr brauchbare Ausfuhrung 
ergibi sich dann, wenn die Ausnehmung des Aufnahme- 
bzw. Chipkartenkorpers mit einem Einsat2 aus elastomerem 
Werkstoff versehen ist 

Zur Fixierung der Position des Chipmoduls erhalt die 
Ausnehmung eine Kontur, die mit der Kootur des Chipmo- 
duls, seiner Verkapselung beziehungsweise Inserts iiberein- 
stimmt. Hiecdurch wird einer Verdrehung des Cbipmoduls 
beim Einsetzen entgegengewirkL 

Die Ausnehmung, insbesondere im Chipkartenkorper, 
kuxm mit einem Boden abgeschiossen sein. Hicrzu kann bei- 
spielswcise die untcre Dec kl age des Chipkartenkorpers die- 
nen. In vielen Fallen ist es jedoch gunstig, wenn die Ausneh- 
mung eine den Chipkartenkorper durchdringende Offnung 
ist, die von beiden Seiten der Chipkarte zuganglich ist 

Die Dieke des Cbipmoduls nut oder ohne "Verkapselung 
beziehungsweise Insert wird klejner oder gleich der Chip- 
kartendicke gewfihlt. Die Dicke besdmmt sich unter ande- 
rem auch dadurch, doB die Ausnehmung mit einem Boden 
abgeschlossene ist oder nicht. 

Bei einem Chipmodul mit von auBen zuganglichem Kon- 
taktfeld ist vorgesehen; daB die Einrastverbindungen den 
Chipmodul so ausrichten, daB das AuBenkontaktfeld des 
Chipmoduls btindig zur Chipkartenkorperobediacbe l.iegr, 

Bei einem Chipkartenkorper aus einer Obcrschicbt, Mit- 
telschicht und Bodcnschicht ist die Mittelscbicht im Bcreich 
der Ausnehmung mit die AusschluBausformung bildenden 
Befestigungslippen versehen, welche in eine Hinterschoei- 
dung an der Modulverkapselung beziehungsweise des In- 
serts greifen. Die Befestigungslippen lassen sich bei der 
Hersteilung der Chipkarte in gOnstiger Wejse anbringen. 

ScblieBtich ist es moglich, den Chipkartenkorper mit wc- 
nigstens einem weiieren Chipmodul zu versehen, der aus- 
wechselbar oder ortsfest mil dem Chipkartenkorper verbun- 
den werden kann. Hicrdurch crhall der Chipkartenkorper 
eine Multifunktion und kann fur die unterschiedlichsten 
Zwecke eiogesetzt werden. 

Kurzbescbreibung der Zeichnungen 

Anhand mehrerer, in der Zeichnung dargestellter Ausfiih- 
rungsbeispiele wird die Erfindung nSher erlautert 
Es zeigen: 
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Fig. 1 den prinzipicllen Aufbau von Clupkartenkorper 
und Chipmodul, 

Fig. 2 einen Chipmodul in einem miniaturisiertcn Cb\p- 
karteakorper, 

Fig, 3 einen Langsschmtt durch den Chipkartenkorper 
nach Fig. 2, 

Fig, 4 einen Chipk artenkorper mit einem Insert, 
Fig* 5 vergroBert einen Langsschmtt durch den Chipkar- 
tenkorper nach Fig. 4, 

Fig. 6 einen Chipkartenkorper mit zwei Crnpmodulen 
und 

Fig. 7 einen Chipmodul eingesetzt in ein Uhrgehause. 
Ausfuhrung der Erfindung 

In dec Fig. 1 tst ein genormtcr Chipkartenkorper 1 in der 
Draufsicht gezeigt, in den das mimaturisierte Chipmodul. 2 
auswcchsclbar in Richtung auf die Chiplcaxtenkdrperebene 
zu eingesetzt ist Fiir das Chipmodul 2 ist die Ausnehmung 3 
vorgesehen, die sich Im nicbt naher bezeichneten Normfeld 
fiir das Chipmodul 2 befmdel. 

Die Fig* 2 zcigi cin Chipmodul 4, daft in den ebenfalls mi- 
niaturisicrLcn Chipkartenkorper 5 eingefugt isL Hicrfiir ist, 
wic auch aus der Fig. 3 crsichtlicb, dec Cbipkartcuikdrpcr 5 
mit der Ofrhung 6 versehen, die sich in der oberen Deck- 
schicht 7 des Chipkartenkorpers 5 benndet. Zur Unterstut- 
zung der positiooierung des Chipmoduls 4 in der Offhung 6 
ist sowohl die OfTnung 6 a3,s auch das Modulsubstrat S in der 
oberen recbten Ecke 9 abgeschragt. Das Chipmodul 4 kann 
folglich nur in der gezeigten Lage in die Orrhung 6 einge- 
setzt werden. 

Das Chipmodul 4 ist mit dem KontaJafeld 10 ausgestattet, 
da8 mit seiner Obcrflachc bundig zur Cfnpkartenkorper- 
oberflSche 11 verlauft. 

Auf seiner Unterseiie ist der Chipmodul 4 mit cincr Ver- 
kapselung 12 versehen. Die Verkapselung 12 hat einen nach 
unten vorstehenden Rand 13 und eine kegelformig verlau- 
fende Hinterschneidung 14, so dafl sie, mit dem Rand 13 in 
den Chipkartenkorper 5 eingesetzt, hinter die Lippe 15 des 
Chipkartenkorpers 5 grcift. Die Lippe 15 wird von der Mit- 
telschicht 16 dies Chipkartenkorpers 5 gebildet und stellt in 
der Offnung 17 des Chipkartenkorpers 5 einen umlaufenden 
Rand dar, We auf der Fig. 3 gezeigt, ist die Offhung 17 
durchgehend und die Verkapselung 12 bildet den unteren 
AbschluB fiir die Offhung 17. Die Verkapselung 12 reicht 
nicht vollig bis an die AbschluSflachc der Offhung 17. heran 
und kann des b alb leicht init der Daumenfiache ertastet wer- 
den, wenn das Chipmodul 4 aus der Offhung 17 herausge- 
driickt werden soli. 

Im vorliegenden Fall ist das Chipmodul 4 mit einer An- 
tconcuspuj.c IS vciscbcn, die auf dem oberen Rand der 
Lippe IS zum Anliegen Icommt. Die Offhung 17 nimmt die 
gesamte Hobe d^r unteren ]>seksehkht 19 ein. 

Der Chipkartenkorper 5 ist besonders fur einen auswech- 
selbaren Einsatz in einem Uhrgehause gceignet. 

In der Fig. 4 ist ein Chipkartenkorper 1 mit dem prinzi- 
piellen Aufbau des Chipkartenkorpers 1 aus Fig. t gezeigt 
Id eine durcbgebende Offhung 20 im Chipkartenkorper 1 ist 
das Insert 21 eingesetzt, daB in seiner Mitte einen Chipmo- 
dul 22 hat. Das Chipmodul 22 ist mit dem AuBenkontaktfeld 
23 versehen. Das j.m wesentlichen eine rundc Form aufwei- 
sende Insert 21 ist am unteren Rand 24 abgeschrSgt, damit 
cs in die an gleichcr S telle cbcnfalls abgescbragte Kontur 
dec OfTnung 20 paBt Es wird angemcrkt, daB auch jede an- 
dere geometrische Form verwendet werden kann, z. B. auch 
bereits existierende Formen von Chipmodulen. 

Wje aus der Fig, 5 ersichtlich, bestcht das Insert 21 aus ei- 
ner Oberschicht 25 dessen Oberflache 26 biindig mit der 



Oberflache der Kontakte 23 und der Oberflache 27 des Chip- 
kartenk6rpers 1 verlauft. Desweiteren 1st. eine Mittelschicht 
28 vocgesehen, welche die Antennenspule 2,9 aufhimmt. An 
die Mittelschicht 28 schlieBt eine Bodcnschicbr. 30 an. wel- 
s che die OfTnung 20 auf ibrer Untersehe biindig mil der Un- 
terseite 31 des Chipkartenkorpers 1 abschlieflt. 

An die AntenDenspule 29 ist iiber die Kontaktstellen 32 
das Chipmodul 22 angescblossen. 

Der Innenrand 33 der Ofrhung 20 ist rnit einem Einsatz 34 
versehen, der aus einem elastomeren Werkstoff bestebt, und 
nach inneo in die OfTnung 20 gerichtet, eine Befestigungs- 
lippe 35 bildet Diese lippe 35 ist umlaufcnd io der gesam- 
ten Offhung 20. Das Insert 21 ist rnit der umlaufenden Nut 
36 versehen, in welche die Befeshgungskppe 35 form- 
schlussig eingreift. 

In der Fig. 6 ist cine besonderc Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung gezeigt, bei der der Chipkartenkorper 
40 mit einer Antennenspule 41 versehen, ist, die iiber Ver- 
bindungskontaktc 42, 43 an den Chipmodul 44 angeschlos- 
sen sind, AuGerdem ist der Chipkartenkorper 40 mit einem 
weitcren Chipmodul 45 versehen, so, da6 eine Muttifunkti- 
onskarte entsteht. Je nach Bedarf kann das Chipmodul 44 
bcziehungsweise das Chipmodul 45 fest cder auswechselbar 
mit dem Chipkartenkorper 40 verbunden scin. 

In der Fig. 7 ist im Schnitt halbseitig der Aufbau cincr 
Uhr 50 als Aufnahmekorper fur ein Chipmodul gezeigt. Die 
Uhr 50 bestebt uu$ cincm Gcha'usc 51, das auf seiner Ober- 
seite mi t einem Uhrgl.as 52 abgedeckt ist, lm Gehause 51 be- 
finden sich der Werkring 53, eine Zwischenplatte 54 und ejn 
Kun sLstoff ziffem blatt 55. Auf der Unterseite des Gehauses 
51 ist ein Zwischenbodcn 56 cingcklipst, der eine Tasche 57 
fur einen auswechselbarcn Chipmodul 58 hat Gehalten 
wird der Chipmodul 58 durch einen transparenten Unterbo- 
den 59. Der Chipmodul 58 ist auswechsclbar eingesetzt. 
Hierfur kann der in gleicher Weise wie der Zwischenboden 
56 mit einer Wulst 60 versehene und dadurch einklipsbare 
Unterboden 59 abgenommen und ein neuer Chipmodul ein- 
gesetzt werden, Auf diese Weise konnen unterschicduchc 
Chipinodule vom Bcnutzer der Uhr in die Uhr ejngebracht 
bzw. ausgetauscht werden. 

Paten tanspriiche 

1. Chipmodul mit Aufnahmekorper, insbesondcrc mit 
Chipkartenkorper genormtcr Bauart, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl der Chipmodul (2, 4, 22, 44, 58) in mi- 
niaturisierter Ausftihrung in vorgegebencr Position 
auswechselbar in eine im Normfeld fOr das Chipmodul 
(2, 4, 22, 44, 58) im Aufnahmekorper b&w. Chipkarten- 
korper (1, 5, 40, 50) vorhandene Ausnehmung (3, 6, 17, 
20, 57) einsetzbar ist 

2. Chipmodul nach Anspruch 1, dadurch gckennzeich- 
net, dafl der Chipmodul (4) mit einer integrierten An- 
tennenspule (18) ausgestattet isL 

3. Chipmodul nach einem dec Anspruche 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, dafl der ChiprnoduJ. (4) auf sei- 
ner Unterseite mit einer Verkapselung (12) versehen 
ist. 

4. Chipmodul nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dafl der Chipmodul (22) von ei- 
nem in die Ausnehmung (20) passenden Insert (21) 
eingefaflt ist. 

5. Chipmodul nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, dafl der Insert (21) des Moduls 
mit einer Antennenspule (29) versehen ist. 

6. Chipmodul nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, dafl der Aufnahmekorper bzw. 
Chipkartenkorpcj: (40) eine Antennenspule (41) hat, 
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die uber Verbinduogskontakte (42, 43) an den Chiprno- 
dul (44) anschiiefibar ist. 

7. Cbipmodul nach einem der AnsprUche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, dafi der Chipmodul (4) t die Mo- 
dulverkapselung (12) und/oder das Insert (21) mit Aus- 5 
formungen (13, 14, 36) versehen sind, die rait Ah- 
scMuBausformungen (15, 35) in der Ausnchmung (17, 
20) des Auraahme- bzw. Chipkartenkorpers (1, 5) kor- 
respondieren und forrnschlUssigc Einrastverbindungen 
bilden. 10 

8. Chipmodul nach eincm der Anspriicbe 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnct, daB zumindest eine der Ausfor- 
mungen am Aufnahrjne- bzw. Chipkartenkorper (1, 5), 
am Chipmodul (2, 4, 22), an der Modulverkapselung 
(12) oder dein Insert (21) a us einem elastomereD Werk- is 
stoff begtcht. 

9. Chipmodul nach einem der Anspruche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnct, daB die Ausnehnmog (20) des 
Chipkartenkorpers (1) mit einem Einsatz (34) aus cia- 
stomerem Werkstoff versehen ist. 20 

10. Chipmodul aach cjticm der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzetchnet, daB die Position des Chipmo- 
duls (2, 4, 22) im Aufhahmekorper bzw. Cbipkarterj- 
korper (1, 5, 40) durch die Kontur dec Ausnehmung (6, 
20, 24) und de$ Chipmoduls, seiner Verkapselung (12) 25 
beziehungsweise des Inserts (21) vorbesdmmt ist 

11. Chipmodul mit Chipkanenkorper nach eincm der 
Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnct, daB die 
Ausnehmuog (3) cine den Chipkartenkorper (1, 5, 40) 
durchdringende OffnUng (17, 20) isL 30 

12. Chipmodul mil Chipkartenkorper nach einem der 
Anspruche ] bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Dickc des Chipmoduls (4, 22) ohne oder mit Verkapse- 
lung (12) beziehungsweise Insert (21) kleiner oder 
gleich dec Chipkartendicke (d) ist. 35 
13- Chipmodul mit von auBen zuganglichem Kontakt- 
feld nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Einrastverbindungen den Chip- 
modul (2, 4, 22) so ausrichten* daB das AuBenkontakt- 
feld (10, 23) des Chipmoduls (4, 22, 44, 45) bundig zur 40 
ChipkartcDkorpcroberflache (11, 27) liegt. 

14, Chipmodul nach einem der Anspruche 1 bis 1.3, 
dadurch gelcennzcichnet, daB bei einem Chipmodul (5) 
aus einer Oberscmcht (7), Mittclschicht (16) und Bo- 
denschicht (19) die Mittelschicht (16) im Bereich der 45 
Ausnebmung (17) mit die AnschluBausformung bit- 
denden Befestigungsttppe (IS) versehen ist, welche in 
eine Hintersebneidung (14) an der Modulverkapselung 
(12), beziehungsweise des Inserts (21) greifL 

15. Chipmodul mit Chipkartenkorper nach einem der 50 
Anspruche \ bis 14, dadurch gekennzeichnct. daB der 
Chipkartenkorper (40) mit wenigstens einem wcitcren 
Cbipmodul (45) versehen ist, der auswechselbar oder 
ortsfest mit dem Chipkartenkorper (40) verbundeo 1st. 
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